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• Płyta do zabudowy stelaża
WC

•  Z fabrycznie zamontowanym
wzmocnieniem

•  Pod mozaiki i szpachle
dekoracyjne

Karta techniczna 

wedi I-Board Plus

Ogólny opis produktu
Płyta wedi I-Board Plus składa się z niebieskiej wytłaczanej 
twardej pianki polistyrenowej, która jest zbrojona z obydwu 
stron odporną na działanie alkaliów tkaniną z włókna 
szklanego i pokryta zaprawą ulepszoną tworzywem 
sztucznym. Z fabrycznie zamontowaną płytą wzmacniającą o 
wymiarach 450 x 200 mm.

Obszary zastosowań
System wedi I-Board Plus przeznaczony jest do większości 
rynkowych systemów podwieszania misek WC z okładziną 
ceramiczną. Minimalny format płytki wynosi 20 x 20x 6 mm.

Pokryta płytkami ceramicznymi płyta I-Board przeznaczona jest 
do większości systemów podwieszania misek WC. 

Wymagania wobec podłoży, układanie
Zestawy podtynkowe przewidzaine pod suchą zabudowę

Wskazówki
Instrukcja montażu dostępna na www.wedi.eu

* Information sur le niveau d´émission de substances
volatiles dans l´air intérieur, présentant un risqué
de toxicité par inhalation, sur une échelle de
classe allant A+ (très faibles emissions) à C
(fortes emissions).

Informacja o emisji substancji lotnych,które
stanowią ryzyko zatrucia poprzez wdychanie, w
powietrzu otoczenia na skali począwszy od A+
(bardzo mała emisja) aż do C (emisja wysoka).
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Technisches Datenblatt

Właściwości techniczne surowej pianki

Właściwości techniczne wedi I-Board Plus

E

 0,28 N/mm2

0,02 mm/mk

Obciążenie do 4 KN

Klasa wyrobu budowlanego wg normy EN 13501 

Wytrzymałość na zerwanie 

Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej

Wytłaczana, twarda pianka polistyrenowa, spieniana CO2 o zamkniętej strukturze komórek i z dodatkiem ograniczającym rozprzestrzenianie
się płomieni. Twarda pianka polistyrenowa nie zawiera węglowodorów HFCKW i FCKW.

Długotrwałe naprężenie ściskające (50 lat) ≤ 2% odkształcenie przy ściskaniu EN 1606 0,08 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie bez naprężenia ściskającego przy 10 % odkształceniu

przy ściskaniu EN 826 0,25 N/mm2

Przynależny moduł sprężystości EN 826 10 – 18 N/mm2

Przewodność cieplna EN 13164 0,036 W/mK

Wytrzymałość na rozciąganie EN 1607 0,45 N/mm2

Wytrzymałość na ścinanie EN 12090 0,2 N/mm2

Współczynnik sprężystości poprzecznej EN 12090 7 N/mm2

Gęstość objętościowa EN 1602 32 kg/m3

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej (m) EN 12086 100

Nasiąkliwość wodna przy długotrwałym zanurzeniu EN 12087 ≤ 1,5 Vol.-%

Kapilarność 0

Liniowy współczynnik wydłużenia cieplnego 0,07 mm/mK

Granice temperaturowe -50 °C / +75 °C

Klasyfikacja reakcji na ogień EN 13501 E

Współczynnik GWP substancji roboczej dwutlenku węgla 1

Forma dostawy
Płyty na palecie

Przechowywanie
Płyty wedi I-Board Plus winny być przechowywane zasadniczo w pozycji leżącej. Należy je chronić przed  bezpośrednim 
nasłonecznieniem i przed wilgocią.

ARDEX Polska Sp. z o.o. - ul. Jarzębinowa 6 - 55-200 Stanowice - Tel.: +48 71 716 45 60 - Fax: +48 71 716 45 61 - biuro@ardex.pl - www.ardex.pl
wedi GmbH - Hollefeldstraße 51 - 48282 Emsdetten - Germany - Phone +49 2572 156-0 - Fax +49 2572 156-133 - info@wedi.de - www.wedi.eu




